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Presseinformation Nr. 1, 20.09.06

1. BONDEXPO – Fachmesse für industrielle    
    Klebetechnologie

Vom 24. bis 27 September 2007 findet in der Neuen Messe Stuttgart die 1. BONDEXPO Fachmesse für industrielle Klebetechnologie statt. Mit der Lancierung dieser neuen und vom Markt lange erwarteten Fachmesse  setzt das Messeunternehmen P. E. Schall GmbH seine Innovations- und Expansionspolitik der letzten Jahre konsequent fort. Die Tatsache, dass Verbinden, Dichten und Schützen unter Zuhilfenahme von Klebstoffen, Dichtmaterial und Vergussmassen als Querschnittsfunktion in vielen Produktions- und Montageprozessen eine elementare Rolle spielen, rechtfertigt nach Ansicht des „Messemachers“ Paul E. Schall allemal eine eigene Branchen-Plattform. Folgerichtig ist auch die BONDEXPO als praxisnaher Businesstreff konzipiert, der den Kunden und Anwendern die vielfältigen Nutzungs- und Applikations-Möglichkeiten in konzentrierter Form nahe bringen soll.

BONDEXPO – Branchentreff mit „Haftungsgarantie“

Ob Hersteller von Klebe-, Dicht- und Vergussmassen oder Anbieter von Dosier- und Applikationseinrichtungen, die BONDEXPO stellt diesbezüglich die weltweit einzige Informations- und Kommunikations-Plattform dar und bringt alle Anwender und Anbieter an einem zentralen Ort zusammen. Für die notwendige „Haftung“ sorgt die speziell auf die Branchen-Bedürfnisse abgestimmte Nomenklatur, bestehend aus den Hauptgruppen: Rohstoffe für Kleb- und Dichtstoffe sowie Vergussmassen, Maschinen, Anlagen und Zubehör für die Klebstoffe produzierende Industrie, Kleb- und Dichtstoffe sowie Vergussmassen, Maschinen, Anlagen und Zubehör für die Klebstoffe etc. verarbeitende Industrie, Prüf- und Messtechnik, Dienstleistungen.  

Kleben – Motor innovativer Fügetechnik

Gerade in Zeiten des Leichtbaus, der Ressourcenschonung und des sortenreinen Recyclings gewinnt das Verbinden von gleichartigen oder verschiedenen Materialien durch Kleben weiter an Bedeutung. Zumal das Thema Verbinden durch Kleben mindestens so alt ist wie die Füge- und Verbindungstechnik selbst. Schließlich hat sich das Kleben sowohl als alleiniger 
Verbindungsprozess wie auch in Kombination mit anderen mechanischen Füge- oder  Clinchtechniken als hybrider Verbindungsprozess längst weit durchgesetzt. Abgesehen davon wird der Stellenwert der Klebstoffe und Klebetechniken als Konstruktions-Elemente im weiten Bereich Verbinden und zusätzliche Funktionen bis heute völlig unterschätzt. So ist es an der Zeit, die zweifellos noch vorhandenen Ratio-Potenziale zu realisieren. 

BONDEXPO meets MOTEK

Industrielle Klebetechnik und rationelle Montageprozesse – die Entwicklung der Klebe- und Verbindungstechnik ist seit Anbeginn eng mit der Montage von Baugruppen und Endgeräten gekoppelt. Aus diesem Grund findet die 1. BONDEXPO 2007 parallel zur dann 26. MOTEK statt, nämlich in getrennten und doch räumlich nahen Bereichen auf dem Gelände der Neuen Messe Stuttgart. Für die Aussteller und Fachbesucher ergeben sich dadurch echte praktische sowie Zeit sparende Synergieeffekte, denn während die BONDEXPO über industrielle Klebetechnologien informiert, präsentiert die MOTEK anhand von Handling- und Robotersystemen das Equipment für die automatische Applikation der Kleb- und Dichtstoffe oder Vergussmassen.
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